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DELL Precision T1700 Intel® Xeon® E3 V3 Family E3-1241V3 16
GB DDR3-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA® Quadro® K2200 Windows 7
Professional ,,Mini Tower” Kompiuterizuotos darbo vietos Juoda

Prekés zenklas : DELL

Produkto pavadinimas :
T1700

Produkto Seima: Precision

Prekés kodas: 1700-4357

DELL Precision T1700. Procesoriaus daznis: 3,5 GHz, Procesoriaus Seima: Intel® Xeon® E3 V3 Family,
Procesoriaus modelis: E3-1241V3. Vidiné atmintis: 16 GB, Vidinés atminties tipas: DDR3-SDRAM,
Atminties laikrodZio greitis: 1600 MHz. IS viso talpa: 256 GB, Laikmena: SSD, Optinio jrenginio tipas:
DVD=+RW. Diskreciojo grafikos adapterio modelis: NVIDIA® Quadro® K2200. Numatyta operaciné
sistema: Windows 7 Professional, Operacinés sistemos architektura: 64 bity. Maitinimas: 365 W. Bloko

tipas: ,,Mini Tower”. Gaminio tipas: Kompiuterizuotos darbo vietos

Procesorius

Procesoriaus gamintojas *
Procesoriaus Seima *
Procesoriaus modelis *
Procesoriaus branduoliai

Temy skaicius

Procesoriaus padidintas daznis
Procesoriaus daznis *
Procesoriaus lizdas
Procesoriaus podélis
Procesoriaus podélio tipas
Sistemos magistralé
Magistralés tipas

FST atitikimas

Procesoriaus litografija
Procesoriaus valdymo rezimai
Procesoriaus serija

Procesoriaus kodinis pavadinimas
Silumos galios i$vado dydis (TDP)
PCl ,Express” angy versija
Didziausias ,PCI Express" juosty
skaicius

PCI ,Express” konfiguracijos
|diegty procesoriy skaicius
Gerinimas

Intel

Intel® Xeon® E3 V3 Family
E3-1241V3

4

8

3,9 GHz

3,5 GHz

LGA 1150 (H3 lizdas)
8 MB

»,Smart Cache”

5 GT/s

DMI2

X

22 nm

32-bit, 64 bity

Intel Xeon E3-1200 v3
Haswell

80 W

3.0

16

1x8, 2x8, 1x8+2x4
1
Cco

Veikimo charakteristikos
Apsauginis slaptazodis

Gaminio tipas *

Programiné jranga

Operacinés sistemos architektura
Operacineés sistemos atklrimas
Numatyta operaciné sistema *

Procesorius ypatumus

“

4Intel® Small Business Advantage
(,Intel® SBA")

JIntel® Wireless Display” (. Intel®
WiDi*)
Jntel®64

»Enhanced Intel®SpeedStep”
technologija

Galimos jtaisytos funkcijos
Intel® ,InTru™ 3D technologija
JIntel® Insider™*

4Intel® Clear Video HD"
technologija (,Intel® CVT HD“)

JIntel®Clear Video" technologija

,Intel®VT-x with Extended Page
Tables" (EPT)

JIntel ®TSX-NI“

v

Kompiuterizuotos darbo vietos

64 bity
Windows 8.1
Windows 7 Professional

X X X X S

X
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Procesorius

Procesoriaus palaikoma didziausia
vidiné atmintis

Procesoriaus palaikomi atminties
tipai

Procesoriaus palaikomi atminties
laikrodzio veikimo greiciai
Procesoriaus palaikomas atminties
dazniy juostos plotis (maks.)

Procesoriaus palaikoma ECC

Atmintis

Vidiné atmintis *
Maksimali vidiné atmintis *
Vidinés atminties tipas
Atminties iSdéstymas
Atminties lizdai

Atminties laikrodzio greitis
Atminties kanalai
Laikmenos

IS viso talpa *

Laikmena *

Optinio jrenginio tipas *
SSD jdiegty skaicius

SSD disko talpa

RAID palaikymas

RAID lygiai

Grafika

Integruotas grafikos adapteris *

Diskreciojo grafikos adapterio
modelis *

Diskreciojo grafikos adapterio
atmintis

Integruoto grafikos adapterio
modelis *

Integruoto grafikos adapterio
bazinis daznis

Integruoto grafikos adapterio
dinaminis daznis (maks.)

Didziausia integruoto grafikos
adapterio atmintis

Palaikomy ekrany skaicius
(integruota grafika)

Integruoto grafikos adapterio
,DirectX” versija

Funkciniy moduliy skaicius
Tinklas

Ethernet LAN jungtis *

Eterneto LAN duomeny perdavimo
norma

Kabeliy technologija

SWi-Fi* *

Wake-on-LAN pasirengimas
Rysys

USB 2.0 porty kiekis *

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievady
skaicius *

VGA (D-Sub) porty kiekis

DVI prievadas

.DisplayPort” kiekis

PS/2 porty kiekis

Ethernet LAN (RJ-45) porty kiekis

32GB
DDR3-SDRAM
1333,1600 MHz

25,6 GB/s

v

16 GB

32GB
DDR3-SDRAM
4x4GB

4x DIMM
1600 MHz
Dviejy kanaly

256 GB
SSD
DVD+RW
1

256 GB
v

0,1,5,10

X

NVIDIA® Quadro® K2200
4GB

Nepasiekiama

350 MHz

1200 MHz

1,74 GB

v
10,100,1000 Mbit/ai

10/100/1000Base-T(X)
X
v

>~ o

=N Ry

Procesorius ypatumus
Tuscios eigos rezimai
Silumos stebésenos technologijos

JIntel®Stable Image Platform”
programa (SIPP)

Naujos ,Intel® AES" instrukcijos
(.Intel® AES-NI")

.Intel® Secure Key*“
JIntel® OS Guard”

JIntel®Trusted Execution”
technologija

Apsaugos nuo kenkéjisko kodo
(Execute Disable Bit) technologija

,Intel®FDI” technologija
JIntel®Flex Memory Access”
JIntel®Fast Memory Access”
JIntel® Smart Cache”

»Intel® Enhanced Halt State”
»Intel®Demand Based Switching”

4Intel® Clear Video" technologija
mobiliesiems interneto jrenginiams
(,Intel® CVT* for MID)

Procesoriaus pakuotés dydis
Palaikomi instrukcijy rinkiniai
Keic¢iamas dydis

CPU konfiguracija (maks.)
Grafikos ir IMC litografija

Silumos uzduoties sprendimo
techninés salygos

JIntel®Virtualization” tiesioginés 1/0
technologija (VT-d)

JIntel®ldentity Protection”
technologijos versija

JIntel®Stable Image Platform*
programos (SIPP) versija

JIntel®Secure Key" technologijos
versija

JIntel®Virtualization” technologija
(VT-x)

,Intel ®TSX-NI" versija

»Intel®Dual Display Capable”
technologija

,Intel®1/0 Acceleration”
technologija

.Intel®Rapid Storage” technologija
Procesorius RAID ARK ID

4Intel® Smart Response”
technologija

»Intel® Rapid Start” technologija
4Intel® Turbo Boost" technologija
JIntel®Smart Connect” technologija

4Intel® Hyper Threading”
technologija (,Intel® HT*
technologija)

4Intel® Quick Sync Video”
technologija

JIntel® My WiFi“ technologija
(,Intel® MWT")

»Intel® Identity Protection”
technologija (,Intel® IPT*)

JIntel® Anti-Theft” technologija
(,Intel® AT")

Nekonfliktinis procesorius

|

X N N N 8\ X

X

37.5x37.5 mm

AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
1S

1

22 nm

PCG 2013D

v

1,00

1,00

1,00

1,00
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Rysys

Mikrofonas, line-in jack
Ausiniy iSvestys
ISvedimas

lvedimas

Serijiniy porty kiekis
Plétotés lizdas

PCl Express x 1 lizdai

PCl ,Express” x16 (2.x kart.) angos
PCl ,Express” x16 (3.x kart.) angos

PCl lizdai

Konstrukcija

Bloko tipas *

Talpinimas palaikomas
Vandens ausinimo sistema
3,5" lizdy skaicius

5,25" lizdy skaicius
Kabelio spynos lizdas
Laido spynos lizdo tipas
Produkto spalva *

Veikimo charakteristikos

Pagrindinés ploksteés lustas
Audio sistema

Ll N N Y

N

»Mini Tower"
Vertikaliai

X

2

2

v
Kensington
Juoda

Intel® C226
HD

Energijos valdymas
Maitinimas *
Sertifikatai
Sertifikavimas
Tvarumas

Tvarumo sertifikatai
Svoris ir matmenys
Plotis *

ligis *

Aukstis *

Pakuotés turinys
Pelé jskaityta
Pridedama klaviatara
Instrukcija

Ekranas

Turi ekrang *

Kitos savybés

Optinio disky kiekis

JIntel® Virtualization” technologija

(,Intel® VT")

365 W

CECP, GS

ENERGY STAR

175 mm
435 mm
360 mm

VT-d, VT-x
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Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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